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Thermal/Mechanical Simulation:
EDA/CAD Tools とのインテグレーション

   抽出データ
物理的形状

ネットリスト

機械データ

製造データ
テストデータ

             インターフェース

AutoCAD DXF
Cadence Allegro
Flomerics
Fluent
Gerber
Incases (old ComputerVision)
Intercept Encore PCB (old Xynetix)
Mentor Graphics BoardStation
Mentor Graphics MCMStation
PADS
PCAD
Protel 
Tango Pro
VeriBest
図研リダック Cadstar
図研リダック Visula
図研CR3000/CR5000



PCB Explorer/PCB Thermal

は下記を含みます:

l  PCB Place: 会話型・自動部品配置

l  プリポスト・プロセッサ（thermal, vibration
plus, and solder simulation software)

l  PCB Thermal: 部品・PCBのための熱解析ツ
ール



PCB Place
PCB 外形寸法: インポート or マニュアル入力



PCB Place
    部品配置: EDA CADよりインポート, 電気･熱の制約条件に
よる自動配置 , 会話型配置



PCB Place
部品配置情報



PCB Place
イニシャル・レイアウトの後、マニュアル配置



PCB Thermal
部品番号とピンを表示したPCBレイアウト図



PCB Thermal
PCB層構造: EDA CADからのインポート or会話的に設定



PCB Thermal
 PCB ヒートシンク:熱伝導, 対流, 放射, 熱流束；
サイズ、場所は自由



PCB Thermal
PCB 境界条件: 熱伝導, 放射, 対流



PCB Thermal
Component thermal models



PCB Thermal
部品パラメータ: 電力, マウントテクノロジ,
        ヒートシンク, 境界条件



PCB Thermal
                    熱コンター図: PCBの部品面



PCB Thermal
設計ルールのチェック:  青 - OK;
赤 - 設定製造条件をオーバー



PCB Thermal
温度情報: PCBと部品のジャンクション温度



PCB Thermal
トランジェント解析:  時間に応じたパワーオンオフ,
    境界条件 , ヒートシンク, 周囲環境の大気温度



PCB Thermalの優位性

l定常・過渡解析環境下のPCBと部品温度を予測

l伝導、対流、放射による熱の変化によるPCB,部品の温度を予
測する

l  ワット損と境界条件に基づく最適な部品配置とパッケージタイ
プを検証する

l  部品のヒートシンクとマウンティング要求を検証する


